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Abstract 
積體電路晶片中半導體元器件之間、電子系統中各晶片或元件之間都通過互連線進行連接。在過去

比較大工藝尺寸和比較低工作速度情況下，互連僅僅起著電連通作用，相當於短路，電路系統的性

能幾乎與互連無關。但隨著積體電路的工作速度不斷提高，互連將產生信號完整性、功耗以及工藝

可靠性等一系列互連問題。本講座針對這些互連問題，介紹幾種高速積體電路互連新技術。 
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